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Abstract (en)
Process comprises transferring shock waves by two extensively straight shock wave guide sections (19, 20) arranged at an angle to each other to
a stamp (7). The force transfer from one of the shock wave guide sections to the other is carried out by deviating the shock waves using a further
shock wave guide section (21) which is connected between the other sections or by deviating a force produced by the shock waves of the first shock
wave guide. An Independent claim is also included for a device for carrying out the process.

Abstract (de)
Verfahren und Vorrichtung zum mechanischen Fligen von metallischen Bauteilen, wie z. B. Blechen, wobei die Fiigekraft durch ein Schlagwerk
erzeugt wird. Die vom Schlagwerk erzeugten Impulse werden tber StoBwellenleiter auf den Stempel Ubertragen, wobei der StoBwellenleiter eine
abgewinkelte Form aufweist, so dass das Schlagwerk innerhalb des sich horizontal erstreckenden Zangenarms einer Scherenzange angeordnet
sein kann. <IMAGE>
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